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Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

inzynieria materiatéw metalowych i spawalnictwo

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiatowych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inz. Stawomir Spadto, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studidow - semestr semestr 1

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 2

E:?(;vn\::dzenia zajeé wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
Ry 15 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol
efektu

Wiedza

Ma pogtebiong i uporzgdkowang wiedze w zakresie fi-
zyki, obejmujgcg mechanike, kinematyke optyke, elek-
trycznos¢ i magnetyzm, w szczegélnosci wiedze nie-
zbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych wystepuja-
WO01 |cych we wszelkiego typu maszynach i urzadzeniach me- MiBM2_W02
chanicznych, w tym w systemach umozliwiajgcych
ksztattowanie i obrébke ré6znego rodzaju materiatéw oraz
w pojazdach, systemach zwigzanych z technikg uzbroje-
nia.

Ma pogtebiong wiedze dotyczgcg nazewnictwa, budowy,
zasady dziatania réznego rodzaju maszyn, urzgdzen
mechanicznych i mechatronicznych, jak réwniez okresla-
nia parametrow ich pracy.

w02 MiBM2_W05

Ma szczegdtowg i pogtebiong wiedze na temat technik
wytwarzania czesci maszyn, w tym technik ubytkowych,
bezubytkowych, metod spajania materiatéw uwzglednia-
jac przy tym technologie przyrostowe, laserowe, zagad-
nienia szybkiego prototypowania oraz inzynierie od-
wrotna, posiada takze uporzgdkowang i pogtebiong wie-
dze na temat budowy réznego rodzaju systemow stuzg-
cych do obrobki i ksztattowania materiatow.

W03 MiBM2_WO07

Ma pogtebiong wiedze na temat niekonwencjonalnych
metod obrébki réznego rodzaju materiatéw, w tym przy
wykorzystaniu technologii laserowych, plazmowych i in-
nych uwzgledniajac przy tym zagadnienia zwigzane z
konstrukcjg systemoéw stuzgcych do tego rodzaju celéw.

W04 MiBM2_W17

Umiejetnosci

Potrafi wykorzysta¢ wiedze z obszaru nauk podstawo-
wych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i im po- MiBM2_UO1
krewnych do rozwigzywania ztozonych zadan inzynier-

skich w réznych obszarach mechaniki i budowy maszyn.

uo1

Potrafi sprawnie zaprojektowaé zgodnie ze specyfikacja
uktad mechaniczny z zastosowaniem komputerowego
wspomagania projektowania maszyn, w tym potrafi oce-
ni¢ przydatnos¢ metod i narzedzi stuzgcych do rozwigza- MiBM2_U09
nia ztozonego zadania inzynierskiego o charakterze
praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i
eksploatacji maszyn oraz wybrac i zastosowac wlasciwg
metode i narzedzia.

uo2

Kompetencje
spoteczne

Rozumie znaczenie i zna mozliwosci ciggtego doskona-
lenia (studia Il stopnia, studia podyplomowe, kursy), co MiBM2_KO01
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych,
osobistych i spotecznych.

K01

Ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng
K02 |orazrozumie konieczno$¢ podporzgdkowania sie zasa- MiBM2_KO04
dom pracy w zespole i ponoszenia

TRESCI PROGRAMOWE

Fo.rm’il Tresci programowe
zajec
Podstawowe pojecia dotyczgce obrébek powierzchniowych, wptyw oddziatywan w
wyktad procesach wytwarzania na ksztattowanie wtasciwosci WW.
Wptyw procesu dogniatania na wiasciwosci materiatu obrabianego oraz parametry
struktury geometrycznej powierzchni.
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Whptyw procesu mikronapawania na wtasciwosci materiatu obrabianego oraz parame-
try struktury geometrycznej powierzchni. Efektywnosé ekonomiczna procesu wytwa-
rzania wyrobu. Zastosowanie mikronapawania regeneracyjnego w praktyce.

Wptyw procesu teksturyzowania powierzchni na wtasciwosci materiatu obrabianego
oraz parametry struktury geometrycznej powierzchni. Zastosowanie procesu tekstury-
zowania oraz jego znacznie w przemysle.

Wptyw procesu shot peeningu na wtasciwosci WW oraz jego zastosowanie w prak-
tycznych aspektach.

Obrdbka elektroerozyjna materiatéw kompozytowych, zastosowanie oraz aspekty fi-
zyczne procesu.

Podsumowanie obrébek powierzchniowych, zastosowanie oraz znacznie we wspét-
czesnym przemysle.

laboratorium

BHP pracowni obrébek powierzchniowych
Badania procesu dogniatania
Badania topografii i parametrow struktury geometrycznej powierzchni po procesie.

Badania procesu mikronapawania.
Badania topografii i parametréow struktury geometrycznej powierzchni po procesie.

Badania procesu teksturyzowania.
Badania topografii i parametrow struktury geometrycznej powierzchni po procesie.

Badania procesu shot peeningu.
Badania topografii i parametréw struktury geometrycznej powierzchni po procesie.

Badanie obrobki elektroerozyjnej do obrobki materiatdw kompozytowych

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egé?rr]ryn 5%?&1:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
wo1 X X
W02 X X
W03 X X
wo4 X X
uo1 X X
uo2 X X
K01 X X
K02 X X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

FO_I’m’f. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium

laboratorium

Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium
Oddanie wszystkich sprawozdan

zaliczenie z oceng

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostk
a
) . i ) w C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw h
15 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 34 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 1,4 ECTS
mickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 0.6 ECTS
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 25 h
" | rze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje
8. : . 1,0 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50 h
10 Punkty ECTS za rr'lodull o > ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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